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【 請 求 項 １ 】
　 相 互 接 続 モ ジ ュ ー ル で あ っ て 、
　 集 積 回 路 チ ッ プ に 取 付 け る た め の 第 １ の コ ン タ ク ト パ ッ ド を 定 め る チ ッ プ 取 付 面 と 、
　 プ リ ン ト 配 線 板 に 取 付 け る た め の 第 ２ の コ ン タ ク ト パ ッ ド を 定 め る 基 板 取 付 面 と 、
　 第 １ の 導 電 層 と 、 第 ２ の 導 電 層 と 、 前 記 第 １ の 導 電 層 と 前 記 第 ２ の 導 電 層 と の 間 に 形 成
さ れ た 第 １ の 誘 電 体 層 と を 有 し 、 前 記 第 １ の 導 電 層 、 前 記 第 ２ の 導 電 層 、 お よ び 前 記 第 １
の 誘 電 体 層 が 、 と も に 積 層 さ れ て い る 、 キ ャ パ シ タ 構 造 と 、
　 複 数 の 前 記 第 １ の コ ン タ ク ト パ ッ ド を 前 記 第 １ の 導 電 層 に 相 互 接 続 す る 、 前 記 相 互 接 続
モ ジ ュ ー ル 内 に 形 成 さ れ た 導 電 経 路 と を 含 み 、
　 前 記 第 １ の コ ン タ ク ト パ ッ ド 、 前 記 導 電 経 路 、 お よ び 前 記 キ ャ パ シ タ 構 造 が 、 約 １ ． ０
ギ ガ ヘ ル ツ 以 上 の 周 波 数 で 、 約 ０ ． ６ ０ オ ー ム 以 下 の 組 合 さ れ た イ ン ピ ー ダ ン ス を 発 生 す
る

　
　
　
　
、 相 互 接 続 モ ジ ュ ー ル 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　

　
　

　

よ う に 、 各 導 電 層 の 厚 さ が 、 約 １ ０ か ら ８ ０ ミ ク ロ ン で あ り 、 前 記 誘 電 体 層 が 、 厚 さ が
約 ８ ミ ク ロ ン 以 下 で あ り 、 誘 電 率 が 約 １ ２ 以 上 で あ り 、 前 記 相 互 接 続 モ ジ ュ ー ル が 、 任 意
に 、 付 加 的 な 導 電 層 お よ び 付 加 的 な 誘 電 体 層 、 す な わ ち 、

前 記 第 １ の 導 電 層 と 前 記 チ ッ プ 取 付 面 と の 間 に 形 成 さ れ た 第 ２ の 誘 電 体 層 と 、
前 記 第 ２ の 誘 電 体 層 と 前 記 チ ッ プ 取 付 面 と の 間 に 形 成 さ れ た 第 ３ の 導 電 層 と 、
前 記 第 ２ の 導 電 層 と 前 記 基 板 取 付 面 と の 間 に 形 成 さ れ た 第 ３ の 誘 電 体 層 と 、
前 記 第 ３ の 誘 電 体 層 と 前 記 基 板 取 付 面 と の 間 に 形 成 さ れ た 第 ４ の 導 電 層 と を さ ら に 含 む

積 層 キ ャ パ シ タ 構 造 と 、
前 記 キ ャ パ シ タ 構 造 の 両 側 に 対 称 的 に 配 置 さ れ た 、 交 互 の 導 電 層 お よ び 誘 電 体 層 と を 含

み 、
各 導 電 層 が 、 同 じ タ イ プ の 金 属 箔 を 有 し 、 各 導 電 層 の 金 属 濃 度 が ほ ぼ 同 じ で あ り 、
前 記 導 電 層 お よ び 誘 電 体 層 を 通 っ て 延 在 す る 、 １ 以 上 の ブ ラ イ ン ド ビ ア を 含 む 相 互 接 続

モ ジ ュ ー ル で あ っ て 、
前 記 ブ ラ イ ン ド ビ ア が 、 め っ き さ れ 、 導 電 材 料 が 充 填 さ れ て 、 前 記 相 互 接 続 モ ジ ュ ー ル

の 積 層 キ ャ パ シ タ 構 造 と 外 側 の 導 電 層 と の 間 に 導 電 経 路 を 定 め 、



　

相 互 接 続 モ ジ ュ ー ル 。
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前 記 コ ン タ ク ト パ ッ ド 、 前 記 導 電 経 路 、 お よ び 前 記 キ ャ パ シ タ 構 造 が 、 約 １ ． ０ ギ ガ ヘ
ル ツ 以 上 の 周 波 数 で 、 約 ０ ． ６ ０ オ ー ム 以 下 の 組 合 さ れ た 電 力 分 配 イ ン ピ ー ダ ン ス を 発 生
す る よ う に 、 各 導 電 層 の 厚 さ が 、 約 １ ０ か ら ８ ０ ミ ク ロ ン で あ り 、 前 記 誘 電 体 層 が 、 厚 さ
が 約 ８ ミ ク ロ ン 以 下 で あ り 、 誘 電 率 が 約 １ ２ 以 上 で あ る 、
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